Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa dla pamigci RAM do laptopow (z
demontazu)

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2023/988 w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa produktéw — GPSR)

Wazne! Moduty pamieci RAM sq precyzyjnymi komponentami
elektronicznymi wrazliwymi na wytadowania elektrostatyczne. Produkt
pochodzi z demontazu, co wymaga zachowania szczegdlnych procedur
podczas weryfikacji kompatybilnosci i montazu. Niewtasciwa obstuga moze
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia komponentu lub
komputera.

1. 0Ogoine bezpieczenstwo i przeznaczenie

« Przeznaczenie: Produkt jest podzespotem komputerowym
przeznaczonym wytgcznie do montazu wewnaqtrz laptopow lub
komputerdw typu Small Form Factor kompatybilnych ze standardem

SO-DIMM. Nie jest to urzgdzenie samodzielne.

« Wymagana wiedza techniczna: Montaz komponentu powinien by¢
wykonywany przez osoby posiadajgce podstawowq wiedze z zakresu
budowy komputerdw. Niewtasciwe umieszczenie modutu w gniezdzie

moze doprowadzi€ do zwarcia przy uruchomieniu urzgdzenia.

« Ryzyko zadtawienia: Moduty pamieci posiadajg mate elementy
(uktady scalone, rezystory SMD), ktére mogg odprysnqé w przypadku
uszkodzenia mechanicznego. Przechowuj produkt w miejscu

niedostepnym dla dzieci i zwierzqt.

« Ostre krawedzie: Krawedzie ptytki drukowanej (PCB) oraz metalowe
styki mogq by¢ ostre. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby unikngé

skaleczeh podczas manipulowania podzespotem.
2. Bezpieczenstwo uzytkowania i instalaciji

« Wytladowania elektrostatyczne (ESD) (Krytyczne): Podzespoty
elektroniczne sq skrajnie wrazliwe na tadunki elektrostatyczne

gromadzqce sie na ciele cztowieka. Przed dotknigciem pamiegci



nalezy roztadowaé tadunek (np. uzywajgc opaski antystatycznej lub
dotykajgc uziemionego metalowego przedmiotu). Wytadowanie
moze trwale uszkodzi€ strukturg uktaddéw scalonych bez widocznych

Sladéw zewnetrznych.

Bezpieczenstwo elektryczne: Przed przystgpieniem do montazu lub
demontazu pamieci nalezy bezwzglednie odtqczy¢ laptopa od
zasilacza oraz wyjgé lub odigczy¢ baterie wewnetrzng. Préba
montazu przy podtgczonym zasilaniu grozi spaleniem gniazda
pamieci oraz uszkodzeniem ptyty gtdwne;.

Kompatybilno§é napigeciowa: Upewnij sie, ze standard pamieci (np.
DDR3, DDR3L, DDR4, DDR5) oraz napiecie (np. 1.2V, 1.35V, 1.5V) sq
zgodne ze specyfikacjq Twojego laptopa. Zastosowanie modutu o

niewtasciwym napieciu moze doprowadzi¢ do przegrzania i pozaru.

3. Konserwacja i obstuga produktu zdemontazu

Stan stykéw: Poniewaz produkt pochodzi zdemontazu, przed
montazem nalezy sprawdzi€ czystos¢ ziotych stykéw. W razie
potrzeby mozna je przetrze¢ alkoholem izopropylowym (IPA). Nie
wolno uzywacé zwyktych gumek do mazania, ktére mogg nanosic

tadunki statyczne i §ciera¢ warstwe ztota.

Uszkodzenia mechaniczne: Doktadnie obejrzyj modut pod kgtem
peknie¢ laminatu lub brakujgcych elementdw elektronicznych. Jesli
produkt wykazuje Slady przypalenia lub posiada uszkodzone Sciezki,

nie nalezy go instalowac.

Przechowywanie: Nieuzywang pamigc nalezy przechowywaé
wytgcznie w torebkach antystatycznych (ESD). Przechowywanie w folii
bgbelkowej lub woreczkach strunowych bez ochrony antystatyczne;j

moze zniszczy¢€ produkt.



4. Utylizacja

Odpady elektroniczne (WEEE): Pamieci RAM zawierajg metale ciezkie
i substancje chemiczne. Nie wolno wyrzuca¢ ich do zmieszanych

odpaddéw komunalnych.

Recykling: Zuzyte lub uszkodzone moduty nalezy odda¢ do punktu
zbioérki odpaddw elektrycznych i elektronicznych. Prawidtowa

utylizacja pozwala na odzysk cennych metali (ztoto, miedz, krzem).

Ekologia: Wybierajgc produkty z demontazu, wspierasz gospodarke o

obiegu zamknietym i ograniczasz iloS¢ elektroSmieci.



